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심층분석
 
주요결과
 
(1)
)





◈ 에코패키징 관련 기술 분야의 다(多)출원인은 Dainippon Printing와 Toppan Printing

· 일본 기업인 Dainippon Printing와 Toppan Printing는 한국, 미국, 일본, 유럽의 주요 출원인 중에서 가장 많은 출원건수를 가지지만, 일본에서만 출원활동을 하는 것으로 분석됨

· Dainippon Printing는 에코패키징 관련 기술 분야에서 1990년대 후반까 지 특허를 드물게 출원하다가 2000년대 이후 본격적인 특허활동을 하고 있는 것으로 분석됨

· Dainippon Printing의 에코패키징 관련 기술 분야의 세부기술별 특허현 황을 살펴본 결과, 전체 47건의 특허 중 기타 포장폐기물 저감 기술 분 야의 특허가 25건으로 53%를 차지함

· Dainippon Printing의 주요 발명자인 FUJII HITOSHI, UEKI TAKAYUKI 는 포장재의 원천감량 기술 분야 및 기타 포장폐기물 저감 기술 분야에 집중적으로 활발한 연구개발을 진행하고 있는 것으로 조사됨

· Toppan Printing은 1991년부터 2006년까지 총 29건의 특허를 출원하였 고, 2007년 이후부터 에코패키징 관련 기술 분야의 특허를 출원하지 않 은 것으로 분석됨

· Toppan Printing의 에코패키징 관련 기술 분야의 세부기술별 특허현황 을 살펴본 결과, 전체 29건의 특허 중 포장재의 화학적 회수 재생 기술 분야가 10건으로 35%를 차지함

· Toppan Printing은 다수의 연구자들이 포장재의 화학적 회수 재생 기술 분야에서 연구개발을 진행하고 있는 것으로 분석됨

 (
심층분석
 
주요결과
 
(2)
)


◈ 에코 패키징 관련 기술을 포장재의 원천감량 기술, 포장재의 재사용 기술, 포 장재의 재활용 기술, 포장재를 이용한 에너지 재생 기술, 포장재의 화학적 회 수 재생 기술, 생(광)분해를 이용한 포장재의 퇴비화 기술, 기타 포장폐기물 저감 기술로 세분화함

· 주요 세부기술별 관련특허를 조사한 결과, 포장재의 재사용 기술 분야는 4건, 포장재의 재활용 기술 분야 1건, 포장재를 이용한 에너지 재생 기 술 분야 2건, 포장재의 화학적 회수 재생 기술 분야 1건 및 생(광)분해를 이용한 포장재의 퇴비화 기술 분야 1건의 핵심 미국등록특허가 선정되 었으며, 세부기술별 중복된 특허를 고려하면 6개의 핵심 미국등록특허로 정리됨

· 미국등록특허에서 포장재의 원천감량 기술 분야 및 기타 포장폐기물 저 감 기술 분야와 관련성이 높은 특허는 조사되지 않음


◈ 에코 패키징 관련 기술 분야의 기술 흐름도를 분석한 결과, 대체로 1990년 대 초반에 실질적 출원이 시작되어 2000년대에 출원이 본격화됨
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